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Lakiery conformal coating

Silikonowe lakiery sg stosowane jako cienkie warstwy w obwodach drukowanych lub innych elektronicznych aplikacjach.
Zapewniaja srodowiskowa i mechaniczng ochrone, znaczaco przedtuzajac zywotno$¢ materiatow elektronicznych. Produkty te sa
stosowane przez tradycyjne zanurzanie, opryskiwanie lub ptynne powlekanie i coraz czesciej przez selektywne powlekanie lub
automatyczne zanurzanie.

Powtoki chronig elementy elektroniczne przed wilgocia i zanieczyszczeniami, zapobiegaja spieciom i korozji przewodnikow
i lutowych potaczen. Ponadto stosowanie powtok chroni obwody drukowane przed zarysowaniem i rozpuszczalnikami.

Lakiery sa szczegolnie uzywane do ochrony obwoddw, ktére maja dziata¢ w wymagajacym srodowisku. Moga by¢ zastosowane
od normalnych temperatur i wilgotnosci do ciezkich Srodowisk takich jak, przemyst samochodowy (zastosowanie pod maska) czy
militarny. Powfoki dostarczane sg w roznorodnych formach, ktére moga by¢ utwardzane w temperaturze pokojowej lub
przyspieszane temperatura, dajacych sie przystosowac do indywidualnych potrzeb.

Powtoki dostarczane sg w trzech rodzajach produktéw:

- Powtoki elastomeru utwardzane w temp. pokojowej wymagajace wilgoci z powietrza do utwardzenia. Ta rodzina
produktow gwattownie zdobywa popularnosé przez swe przyjazne srodowisku wiasciwosci. Ich gwattowne utwardzanie moze
by¢ przyspieszone przez dostarczanie tagodnego ciepta. Elastomery te, kiedy zostana utwardzone, oferuja optymalne
odpornosci na odprezenia komponentdw i pofaczen w réznorodnych warunkach srodowiska.

« Powtoki utwardzane za pomoca temperatury sa zaprojektowane dla procesu utwardzania w umiarkowanych temperaturach
(powyzej 100°C). Wymagaja temperatury do utwardzenia, oferujgc w zamian diuga zywotno$é w temperaturach pokojowych.
Podobnie jak powfoki utwardzane w temp. pokojowej, elastomery te, kiedy zostana utwardzone, oferujg optymalne odpornosci
na odprezenia komponentow i potaczen w réznorodnych warunkach srodowiska.

- Elastyczne powtoki utwardzane w temperaturach pokojowych maja sprezysta, sucha powierzchnie dla lepszej obstugi
i odpornosci na Scieranie po utwardzeniu. WWymagaja wilgoci z powietrza do utwardzenia oraz moga by¢ przyspieszane przez
dostarczanie fagodnego ciepta. Sa to powtoki rozpuszczalnikowe, z dostepna wersja Low-voc.

Wiasciwosci naprawcze

W produkgji urzadzen elektronicznych, bardzo czesto pozadane jest uratowanie lub odzyskanie uszkodzonych lub wadliwych
elementow. Produkty oferujg znakomite wiasciwosci naprawcze poniewaz raz pofozona powiloka moze by¢ usunieta
zpowierzchni poprzez zdrapanie lub ciecie oraz uzycie odpowiednich rozpuszczalnikow.

Po naprawieniu obwodu, obszar naprawy powinien by¢ wyczyszczony szczotka lub rozpuszczalnikiem, potem wysuszony
i powleczony odpowiednim produktem. Powtoki utwardzane temperatura moga zosta¢ naprawione za pomoca powtok RTV, ale
powtoka taka moze nie spetnia¢ wiasciwosci oryginalnej powtoki.

Typowe wiasciwosci:

(0]
T CEE o N B 8 ©
o N >~c 25 = ST o € No c—
£ . £ 2 ER - §83% £g9:% 2 8F
Ei o 2 S5 2 N E S3.23 N ECE
o 2 2 g5 TR = s28 £ ©g8E £53
= 8 Ch SEEE 2835 SEEE S
[SRSNYT} z 5a8 2T
Powtoki RTV o mniejszej zawartosci rozpuszczalnika
O,
3-1953 Przezroczysty 350 16 A 3 30 1/,? 5VL//063HC 16
3-1944 Przezroczysty 65 725 29 A 16 60 - 17
3140 Przezroczysty 35 950 34 A 105 72 godziny - 18
Powtoki utwardzane temperaturg o mniejszej zawartosci rozpuszczalnika
1-4105 Przezroczysty 470 65 00 - - 10 w 105°C 20
Elastyczne powtoki utwardzane w temperaturach pokojowych
O,
1-2577 Przezroczysty 950 20D 7 60 /21VE\)/ O/(jORﬁ 16
O
1-2577 LV Przezroczysty 1,050 25D 6 60 /21VE;/ (EORE' 13
(o]
1-2620 Przezroczysty 150 25 D 5 60 /21v5v "/(EORE 22
2 w 60°C
1-2620 LV Przezroczysty 350 25D 5 60 e 16

Typowa dla 5 mil obustronnego pokrycia

Czas do spojnego obustronnego pokrycia. Sita pokrycia moze rosna¢ dalej w czasie. Grubsze probki wymagaja dogrzewania.

Aby zapobiec babelkom lub pustym miejscom, aplikacje grubsze niz 5 mil, wymagaja przetrzymywania 5-10 minut w temp. pokojowej w celu
odparowania rozpuszczalnika, zanim podda sie prébke dziataniu temperatury
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Silikony do elektroniki

Zalewy silikonowe

Zalewy silikonowe sg coraz czesciej wykorzystywane do hermetyzacji i zabezpieczania elektroniki. Silikony do elektroniki oferuja
najwyzsza odpornosé termiczng i chemiczna. Wiekszosc silikondw utwardza sie w temperaturze pokojowej (2K-RTV) jednak
dostepne sa takze silikony utwardzane termicznie (LSR, HCR, HTV).

Wsréd silikonéw RTV najczesciej spotykane sg silikony kondensacyjne oraz addycyjne. Kazda z grup ma swoje cechy
predestynujace lub dyskwalifikujgce okreslone zastosowania.

Silikony kondensacyjne. Znane od dawna, ekonomiczne i powszechne w uzyciu. Wygodne ze wzgledu na mata wrazliwos¢ na
przestrzeganie doktadnej proporcji mieszania. Utwardzanie nastepuje niezaleznie od zalewanych komponentéw (niewrazliwe na
"trucizny katalizatora"). Poza zaletami silikony te maja swoje ograniczenia. Podstawowym jest fakt, ze podczas utwardzania
wydzielaja sie produkty uboczne, wiec nie mozna po zalaniu komponentu zamkna¢ szczelnie obudowy (musi by¢ wentylacja).
W przypadku szczelnego zamknigcia, po podgrzaniu moze nastapi¢ odwrdcenie reakcji i powrot silikonu w stan ptynny. Silikony
kondensacyjne posiadaja takze stosunkowo duzy skurcz. Dodatkowym ograniczeniem jest stosowanie katalizatorow
cynowych, ktére znajduja sie na liscie substancji niebezpiecznych i sa zalecane do wycofania z obrotu (REACH). Mimo to
stosowanie ich jest dos¢ popularne.

Silikony addycyjne. Utwardzaja sie w 100% bez produktow ubocznych. Coraz bardziej popularne mimo wyzszej ceny
(katalizatory platynowe). Tego rodzaju zalewy elektroizolacyjne zostana szerzej omdwione ponizej.

Typowe wiasciwosci:

. \eals Twardosé Czas dziala_nia, Prmnealei W_ytrzymaloéé
LS ok Kolor / PhynhoSe [cP] [si:rc;?c tem[’;-] 51?1';3110""3 cieplna [W/mK] d"fl'(‘;'jtrfqyrff]”a
Standardowe zalewy silikonowe
160 1:1 Szary 4000 60 A 30 0,58 21
170 1:1 C. szary, czarny 2900 40 A 15 0,4 18,9
170 Fast Cure 1:1 C. szary, czarny 2850 42 A <5 0,4 21
184 10:1 Czysty 3900 50 A >90 0,18 21,2
Primeless - zalewa silikonowa
567 1:1 Czarny 1500 45 A >3 dni 0,3 20,5

W ofercie firmy znajduje sie wiele innych zalew silikonowych sprowadzanych na zyczenie klienta, oraz dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zapytaj
o dostepnoscinnych zalew.

Zele silikonowe

Zele sa bardzo miekkimi materiatami i utwardzaja sie do formy amortyzujacych, samoutwardzalnych, sprezystych materiatow
zelowych. Utwardzone zele zachowuja wiele wiasciwosci ptyndw, zapewniajac jednoczesnie zachowanie wymiaréw
elastomeru.

Oferta obejmuije linie standardowych zeli, zeli do zastosowan w niskich temperaturach, twardych Zeli, gdzie wymagana jest
chemiczna adhezja i zachowanie wymiardw, zeli specjalnych dla aplikacji wymagajacych utwardzania ultrafioletem, czy
odpornosci na rozpuszczalniki i paliwa. Ponadto dostepne sa zele niestandardowe, ktore moga by¢ szybko dostosowane do
potrzeb konkretnego zastosowania. Mozna modyfikowac wiasciwosci takie jak kolor, lepkos$¢, twardosc i szybkos$¢ utwardzania.

Typowe wiasciwosci:

. Czas utwardzania Utwardzanie Wytrzymatosc
Produkt ll':c())criTkatu Kolor Le[rz: lgisc w temperaturze pod wptywem dielektryczna
P pokojowej temp. [minuty] [kV/mm]
. 30/200 w 100°C
527 ZRS%'?Ta(iEIrQ' Caysty 425 24h/>1tydzieni 2075 w 125°C 15,1
10/35 w 150°C
1 skfadnik, 20/50
3-6655 Tt U Czysty 715 NA w 125°C 20,5
2 sktadniki, Przezroczysty ) . B
3-4207 ST @uie Zielony 425 15min / 90min 16,5
2 sktadniki, .- 20/120 _
Q3-6679 RT/T cure Czysty 1150 24h / >1 tydzien w 100°C

W ofercie znajduje sie wiele innych zeli silikonowych sprowadzanych na zyczenie klienta, oraz dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zapytaj
o dostepnosc innych zeli.



Kleje 1 uszczelniacze silikonowe

Silikony, znajduja obecnie coraz szersze zastosowanie w elektronice. Dostepne sa w postaci ptynnej, potptynnej, tiksotropowej
az do niemal statych past. Silikony jednokomponentowe stosuje sie do mocowania komponentdéw, poprawy odprowadzania
ciepta lub uszczelniania. Silikony sa znane jako niezawodne zrodta izolacji nieprzewodzacych pradu, bariery przeciwko skazeniom
Srodowiska, sg odporne na odprezenia i pochtaniajace wibracje. Moga podtrzymywac swoje wiasnosci fizyczne i elektryczne
w szerokim zakresie temperatur, wilgotnosci oraz spetniaja rygorystyczne warunki w ochronie Srodowiska.

Silikony jednosktadnikowe produkowane sa na réznej bazie chemicznej. Najpopularniejsze sa silikony octowe, nie powinny by¢
one jednak stosowane w elektronice, ze wzgledu na wywotywana korozje nawet w pewnej odlegtosci od miejsca aplikacji.
Stosuje sie je gldwnie do uszczelniania duzych obudow, paneli gdzie odlegtos¢ od wtasciwej elektroniki jest duza.

Silikony neutralne dziela sie na 3 gtéwne grupy:
« Silikony termoutwardzalne (jedno lub dwusktadnikowe, katalizowane platyna lub nadtlenkami), stosowane gtéwnie jako
materiat konstrukcyjny na wyroby elektryczne, takie jak izolatory wysokiego i Sredniego napiecia, kable, uszczelki, podktadki,

koszulki, ostony ztacz
Silikony RTV oksymowe (zwykle nazywane neutralnymi). Silikony te sa zwykle bezpieczne dla elektroniki ale nie powinny

mie¢ bezposredniego kontaktu z miedzig. Dodatkowo wada silikondw oksymowych jest wydzielanie podczas utwardzania
szkodliwych substancji, wymagajacych uzycia wyciagu lub odpowiedniej wentylacji
Silikony alkoksylowe neutralne. Najszerzej uzywane w elektronice, o minimalnej emisji, bezpieczne

Typowe wiasciwosci:
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Jednosktadnikowe utwardzane wilgocia w temperaturze pokojowej (RTV)

3-1944 RTV Przezroczysty 65 725 29 A - - 16 24
738 Biaty Nieptynny 34 A 2,6 520 82 72
739 Biaty Nieptynny 24 A 1.4 500 75 72

744 RTV Biaty Nieptynny 37 A 2,7 590 b5 48
3140 RTV Przezroczysty 35,950 34 A 3.0 420 105 72
B t )
3145 RTV “obszary | Nieplynny 47 A 6,5 680 63 48
e Szary Nieptynny 35A 09 185 5 24
Fast Tack RTV '
SE 9120 Przezroczysty 8125 24 A 1,5 8y5 9 24

SE 9184 RTV Biaty Nieptynny 73 A 229 65 3 48
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Materiaty termoprzewodzgce

Specjalna grupe produktdw stanowia silikony termoprzewodzace tzw. thermal management. Dzieki wysokiemu przewodnictwu
cieplnemu pozwalaja na rozpraszanie ciepta wydzielanego przez podzespoty lub poprawiaja jego odprowadzanie do radiatorow.
Z powodu miniaturyzacji elektroniki, coraz czesciej spotykamy sie z punktami goraca, grozacymi uszkodzeniem elementu. Ciepto
nalezy wiec skutecznie odebrac lub rozproszy¢ na wiekszej powierzchni dla obnizenia temperatury. W niektorych przypadkach
mozliwa jest nawet rezygnacja z wentylatorow i obnizenie kosztow catego uktadu. Dobry transfer ciepta jest zalezny od dobrego
potaczenia urzadzenia i media odbierajacego ciepta (silikonu). Silikony posiadaja niskie napiecie powierzchniowe, co pozwala im
dobrze nawilzy¢ wiekszos¢ powierzchni, a w rezultacie obnizy¢ kontakt opornosci termicznej pomiedzy podtozem i materiatem.
Materiaty termoprzewodzace zwiekszaja takze skutecznos$¢ dziatania radiatorow w skrajnych przypadkach nawet ponad 50%.
Silikony termoprzewodzace stosuje sie takze jako kleje do mocowania radiatoréw upraszczajac montaz.

Materiaty termoprzewodzace mozna podzieli¢ na kilka grup:

» Jednokomponentowe kleje termoprzewodzace - oroznejtwardosci utwardzane wilgocia lub za pomoca temperatury

» Zalewy dwukomponentowe termoprzewodzace

 Pasty termoprzewodzace - nieschnace, umozliwiajace pdzniejszy demontaz. Stosowane gtownie do poprawienia kontaktu
element-radiator

Kleje termoprzewodzace

Firma oferuje szeroki wybor nie korozyjnych, przewodzacych ciepto srodkow adhezyjnych, ktdre idealnie nadaja sie do stosowania
w wiazaniu hybrydowych obwodow, potprzewodnikowych elementow mocy i innych urzadzen elektronicznych do radiatorow, jak
rowniez do wykorzystania w innych zastosowaniach, gdzie elastycznos¢ i przewodnictwo cieplne jest sprawa priorytetowa.
Ptynne wersje sa rowniez idealne do wykorzystania jako termiczne materiaty przewodzace w obudowach transformatorow,
zasilaczy, cewek i innych elektronicznych urzadzen, ktore wymagaja poprawy rozproszenia ciepta.

Kleje termoprzewodzace utwardzaja sie, za pomoca wilgoci lub dostarczania ciepta, do trwatych, o niskim skurczu elastomerow.
Jednoskfadnikowe $rodki adhezyjne utwardzane w temperaturze pokojowej maja nie korozyjny produkt uboczny i sg dostepne
w roznej lepkosci.

Srodki adhezyjne utwardzane temperatura nie wytwarzaja produktéw ubocznych podczas procesu, co pozwala na ich uzycie
w gtebokich sekcjach lub petnym zamknieciu. Materiaty te wykazuja dobra adhezje z réznymi powierzchniami wliczajac metale,
materiaty ceramiczne, laminaty epoksydowe, reaktywne materiaty czy tworzywa sztuczne.

Typowe wiasciwosci:
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SE 4422 1 Szary 200 000 A 69 <10 minut 144 0,9 14,3
SE 4486 1 Bialy 19 000 A78 <4 minut 120 - - 13
SE 9184 1 Bialy Pasta A72 b.d. 48 - 0,84 20
SE 4450 1 Szary 61000 A95 b.d. - 90 - 24
1-4174 1 Szary 58 000 A 92 b.d. - 30 19 16,7
Q1-9226 2 Szary 50 000 A66 16 godzin : 45 - 25
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3-6751 2 Szary 10 000 A 67 2 godziny -



Zalewy termoprzewodzace

Zalewy przewodzace ciepto dostarczane sa jako zestaw dwaoch ciektych sktadnikow. Kiedy sktadniki sa doktadnie wymieszane,
mieszanina utwardza sie do elastycznego elastomeru, nadajgcego sie do ochrony czesci elektrycznych/elektronicznych, w
ktorych wydzielanie ciepta jest krytyczne. Elastomery te utwardzaja sie bez reakcji egzotermicznej, w statym tempie niezaleznie
od przekroju czy stopnia zamkniecia. Produkty te nie wymagaja dotwardzania i moga by¢ oddane do uzytku zaraz po procesie.
Zakres temperaturowy pracy zalew to-45 do 200°C.

Typowe wiasciwosci:

Szary 4000 30 minut

Q3-3600 Szary 4700 87 24 godziny 26

Pasty termoprzewodzace

Pasty te zostaty wypetnione tlenkami metali w celu lepszego odprowadzania ciepta. Kombinacja taka sprzyja wysokiemu
przewodnictwu i wysokie] stabilnosci termicznej. Zwiazki te zmieniaja swoja konsystencje dopiero powyzej 177°C, co pozwala
na usprawnienie transferu ciepta z podzespotdw elektronicznych do radiatora lub obudowy, zwigkszajac tym samym wydajnosc
urzadzenia.

Typowe wiasciwosci:

SC 102
TC-5121 4,3 -
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Zywice do hermetyzacji
| zabezpieczania komponentow

Zywice poliuretanowe

Zywice poliuretanowe chronig wrazliwe komponenty elektroniczne dzieki swojej wysokiej odpornosci temperaturowe;j, jak
i mechanicznej. Dzieki wysokiej odpornosci na wilgo¢ i chemikalia poliuretany Swietnie sprawdzaja sie w aplikacjach
zewnetrznych, jak i wewnetrznych. Do tych zastosowan posiadamy w ofercie zywice o réznych parametrach od migkkich
(elastycznych) po twarde dajace zabezpieczenie mechaniczne.

Witasnosci chemiczne:

» Dwukomponentowe zalewy

» Reakcja poliaddycji

- Niska reakcja egzotermiczna

» Utwardzane w temperaturze pokojowe;j
« Niski skurcz

Zakres zastosowan:

« Zakres temperatur pracy od -60 do 155°C

« Krétkotrwate do +160°C

» Szeroki zakres wiasciwosci mechanicznych,
od twardych do bardzo elastycznych

Witasciwosci:
» Doskonata odpornos$¢ na wahania temperatury
dla wrazliwych elementow
« Wysoka odpornos$¢ na pekanie elastycznych produktow
» Dobra odpornos¢ chemiczna
» Niska chtonnos¢ wody
» Dobre wiasciwosci elektryczne
« Temperatura zeszklenia (Tg) od -75 do +120°C
« RTl do +155°C
» Dobra adhezja do réznego rodzaju obudow i komponentow
» Dobra adhezja do plastikow: PA, PBT, ABS
 Niepalnos¢: UL 94 VO
+ OBJS2

Typowe wiasciwosci:

21-2350 21-2360-1 21-2560-7 21-2452-1
P’°p[‘?||r0°é'ii'waesgi\’,‘;"]’ AB 100:16 100:15 100:20 100:14
Lepko$¢ w 20°C [mPa*s] 2,500 2,800 2,400 3,100
o o .
o z o8 z 2
Twardos¢ [Shore] 47 D 71D 85D 48 D

Temperatura pracy [°C] -40 do +130 -40 do +130 -40 do +130 -40 do +155

Przewodnos¢ cieplna [W/(m*K)] 0,84 1,09 0,75 0,75

Wytrzymatosc¢ dielektryczna [kV/mml] 30 32 27 28



Zywice epoksydowe

Zywice epoksydowe w zastosowaniach elektrycznych sa szczegdlnie cenione za odporno$é chemiczna i stabilno$é pod
obcigzeniami statycznymi. Dodatkowo zapewniaja wyjatkowo wysoka adhezje do metali i laminatow epoksydowych, jak
i poliestrowych. Nalezy pamietac, ze gtowna cecha zywic elektroizolacyjnych jest zapewnienie odpowiedniejizolacji elektryczne;.

Wiasnosci chemiczne:

 Jedno- lub dwukomponentowe zwiazki chemiczne

 Reakcje homopolimeryzacji (1K) lub poliaddycji (2K)

« Utwardzane w temperaturze pokojowej

« Utwardzanie moze by¢ przyspieszane za pomoca temperatury

» Utwardzanie temperatura wymagane dla zwiazkdéw
jednosktadnikowych

» Dobre wiasciwosci penetrujgce — dobra impregnacja

« Mata wrazliwos¢ na wilgoc

Zakres zastosowan:
« Zakres temperatur pracy: -40 do +180°C
« Krétkotrwata: +200°C

Wiasciwosci:

 Niska rozszerzalnosc¢ cieplna

« Wysoka odpornos$¢ temperaturowa

Wysoka stata dielektryczna

» Wysoka odpornosé na paliwa

 Niska chtonnos$¢ wody i niska przepuszczalnos$¢ pary wodne;
« Temperatura zeszklenia (Tg): -20 do +180°C

» Dobra adhezja do metali

» Niepalnos¢: UL 94 VO

« OBJS2

Typowe wiasciwosci:

22-1010
Proporcja mieszania A:B [ilosci wagowe] 100:13
Lepkos$é w 20° C [mPa*s] 1,600
Czas zycia w 20° C [min] dla 200 ml produktu 90
Gestosé [g/em’] 1,61
Twardosé [Shore] 87D
Temperatura zeszklenia Tg [°C] 50
Temperatura pracy [°C] -40 do +155
Przewodnosé cieplna [W/(m*K)] 0,97
Wytrzymatosc¢ dielektryczna [kV/mml] 37

Stata dielektryczna [50 Hz] 5.1
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Materiaty UV

Kleje UV

Kleje stuzace do zapewnienia mocowania mechanicznego oraz do mocowania drutéw, sg komponentami utwardzanymi
zarowno Swiattem UV, jak i widzialnym. Kleje te moga zosta¢ utwardzone w kilka sekund, aby zapewni¢ optymalna ochrone
uktadu i szybki czas produkcji jednego komponentu. Dzieki utwardzaniu tych zywic ,,na zadanie” produkty idealnie nadaja sie do
zastosowan recznych, takich jak mocowanie drutow/wiazek i zakonczen np. cewki, gdzie optymalne rozmieszczenie
i wytrzymatos¢ jest krytyczna. Kleje do dodawania stabilnosci mechanicznej zostaty zaprojektowane do przyklejania elementow
krytycznych, takich jak elementy BGA i VGA, do proceséw wtdérnych lub do zapewnienia dtugotrwatej niezawodnosci.
Kazdy materiat pomaga zwiekszy¢ odpornosé na wstrzasy i wibracje zespotdw elektronicznych .

Kleje UV znacznie zmniejszaja ilos¢ odpadow produkeyjnych i sa wolne od izocyjaniandw, jak i metali ciezkich. Utwardzanie
w sekundy eliminuje potrzebe zakupu dodatkowych urzadzen, przyrzadéw, regatow i piecow w celu zwiekszenia przestrzeni
produkcyjnej. Produkty UV sg idealne do plytkiego zalewania komponentoéw i uszczelniania ztaczy, do klejenia cewek
indukcyjnych, czujnikow, kondensatoréw, uktadow radiowych, przekaznikow, jak i enkapsulacji PCB .

Korzysci wynikajace ze stosowania klejow UV w poréwnaniu do klejow epoksydowych utwardzanych temperatura:
» Szybkie dozowanie i utwardzanie w sekundy

 tatwe przetwarzanie —kleje nie zostawiaja widocznych pozostatosci

» Zwigkszenie zywotnosci ptytki PCB

« Zmniejszenie stresu na potaczeniach podczas ciagniecia, odrywania, upadkow, wstrzasow i wibracji

» tatwawizualnainspekcja

Zalety wynikajace z korzystania z klejow UV:

» Utwardzane w sekundy

 Zaprojektowany ksztatt , $ciezki” do odpowiedniego zwilzania zarowno komponentu, jak i ptytki bez wptywania w zacienione
przestrzenie

» Wysoka tiksotropia zapewniajaca nieprzesuwalnosé przed utwardzeniem

» Dostepne w technologii ,, See Cure”

» Bezsilikonowe i bezhalogenkowe

Typowe wiasciwosci:

9422-SC 9309-SC 9-911-REV-A
Aplikacje Wigzanie krawedziowe i naroznikowe, Wigzanie przewodow,
dodawanie stabilnosci mechanicznej zakanczanie cewek
Cechy produktu
Cechy Tiksotropowy w technologii See Cure tiksotropwy
Lepkosc [cP] 38 000 45 000 36 000
Utwardzanie
Urzadzenie Intensywnos¢
BlueWave 2000 10 W/cm® 2 sekundy 4 sekundy 1,5 sekundy
5000-EC Flood 200 mW/cm’ 10 sekund 20 sekund 1 sekunda
UVCS Conveyor 2 500 mW/cm’ 1,8 m/min 2,4 m/min 7,6 m/min
Typowa sita wiazania
Test Typowa sita wiazania, kgf [Ibf]
Scinanie 16 [35] 8[18] b.d.
Rozciaganie 8,2 [18] 5,4 [12] 28 MPa
Zginanie 28 [62] 7,8 117] b.d

1
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Zywice do zalewania i hermetyzacji UV

HermetyzacjaiochronalC

Produkty stuzace do hermetyzacji utwardzaja sie w kilka sekund po wystawieniu na dziatanie promieniowania UV. Stuza do
produkgji twardych, elastycznych komponentéw na gotej matrycy, zfacz przewoddw lub uktadow scalonych (IC). Szybkie
utwardzanie pomaga zmniejszy¢ koszty przetwarzania i energii zwiazane z alternatywnymi technologiami. Materiaty
dostarczane sa w postaci jednoskfadnikowej, wiec nie wymagaja mieszania. \Wszystkie enkapsulanty maja wysoka czystosé
jonowa, odpornos$¢ na wilgo¢ i szoki termiczne, czym skutecznie chronia komponenty. Produkty te nie zawieraja zadnych
ostrych, sciernych mineralnych lub szklanych wypetniaczy, ktére moga Sciera¢ drobne przewody. Potgczenie niskiej
temperatury zeszklenia (Tg) i niewielkich wiasciwosci modutu przekfada sie na niski stres dla potaczen.

Zywice utwardzane $wiattem ultrafioletowym sa idealne do aplikacji ,,glob top” i aplikacji ,,chip-on-board"”. Moga by¢ one réwniez
stosowane na gietkich obwodach (FPC) do zalewania IC, powlekania uktadow lub przyklejania ich do szkfa lub PCB. Szeroki zakres
lepkosci-od niskich do nie ptynacych zeli. Firma dysponuje zalewami ochronnymi do zabezpieczania LED.

Typowe wiasciwosci:

i 5 4. 3 52

§ Téé @E % g) Funkcje ‘% E% % § g
WE e . o000 prcaacioe, Sediepolt, b st dodeseTIe 45 Das 2500 160
WE o . Eriapouart o isiel leploso cpory b ot IO SIS, 170 Das 2500 160
9—(\)/031._7E ° ® ® lub grLS;kr)?/gﬁkpgt?;)g,r%prggyrhig:ﬁ;%zgﬁ j‘f\)/lxig?gjzia'ﬁ?: r;np%rijg(i:”;ciepfa 50000 ' D4s 12500 150
9008 e R oD [emperatirac, 4500 A85 2000 300
9101 O O dla zacienionx%rftwj%b?zeacrgawn,ize:gsutg/vgfrg?%g?);%\?%r:%?g\ggl?giikle termiczne 7000 D30 2850 38
9102 O O dla zacienion\l/Dcrfle%br:ziﬁgawriiZerr;sﬂsvg;rzg,zzrc]jiScf%?%?c\j\%?g\ggl?g%e termiczne 17000 D45 2670 34
9103 O O dla zacienionx%rftwj%b?zeacrgawn,ize:gsutg/vé/;rzsﬁgggisz?%?g\ggl?giikle termiczne 25000 D50 2560 36

Materiaty do zalewania

Materiaty do zalewania utwardzaja sie Swiattem UV do nielepkich substratow w kilka sekund. Kazdy z materiatow
wypetniajacych zaprojektowany jest do faczenia roznych substratow, oferujac znakomita przyczepnosé do tworzyw sztucznych
i metali. Firma dysponuje zalewamiochronnymi do zabezpieczania LED.

Zywice do zalewania UV dostarczane sa jako materiaty jednosktadnikowe, przez co redukuja pozostatosci po mieszaniu dwoch
sktadnikéw. Ponadto sa wolne od izocyjanianow i metali ciezkich. Przetwarzanie w sekundy eliminuje koniecznosé
zastosowania uchwytow, ztaczek, wieszakow i piecow, co zapewnia zwiekszenia przestrzeni i nizsze catkowite koszty procesu.
Materiaty idealne do zalewania w ptytkiej warstwie, jak i uszczelniania ztaczy, cewek indukcyjnych, czujnikéw, kondensatorow,
uktaddw radiowych, przekaznikow oraz do hermetyzacji PCB.

Gtéwne cechy:

« Petne utwardzenie za pomoca UV/$wiatto widzialne w kilka sekund
» Bezrozpuszczalnikowe

» Wysoka adhezja do substratow

» Produkty dostepne w réznej skali twardosci

Typowe wiasciwosci:
Utwardzanie UV

. Rekomendowane A Twardosé A

Nazwa Opis szybkos¢ [sec] Lepkosc [cP]

substraty x gtebokoéé [mm] [Shore]

921-T o Zlacza, przetaczniki ABS, ° 200
921-VT e Przezroczysta spoina wypetniony nylon, 30x64 D75 11000
921-Gel z wySmienita adhezja metal, szklo 25 000

9001-E-V3.1 o Czujniki 4500
o Materialy elastyczne ABS,
9001-E-V3.5 « Znakornita adhezja do PC, PVC 15 x 6,4 D45 17 000
plastikow konstrukeyjnych FR-4, metale
9001-E-V3.7 e Bezrozpuszczalnikowe 50 000
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Lakiery conformal coating UV

Firma oferuje powfoki utwardzalne $wiattem UV zapewniajace ochrone obwodow drukowanych. Juz od dziesiecioleci powtoki
ochronne stosowane do obwoddw elektronicznych dziataja jako zabezpieczenie przed wilgocia, kurzem, chemikaliami
i ekstremalnymi temperaturami. Powtoki konformalne dostepne sa z réznymi certyfikatami i dopuszczeniami, takimi jak: [PC,
MIL-I-46058C i UL (samogasnace).

Pokrycia konformalne przeznaczone do lakierowania ptytek drukowanych utwardzaja sie w kilka sekund po wystawieniu na
dziatanie Swiatta UV. Wykorzystywane sa do przyspieszenia i usprawniania procesu montazu w obszarach produkcyjnych.
Aplikowane, utwardzane i natychmiast gotowe eliminuja czasochtonne czynnosci, tradycyjnie utwardzanych powtok. Lakiery
dostepne sa dla ochrony potaczen cynowych i zabezpieczaja przed wilgotnym srodowiskiem. Jako doskonale izolowane
elektrycznie materiaty, mozna je nanosi¢ na catej powierzchni ptytek drukowanych lub w wybranych miejscach, aby zapewnic¢
wys$mienitg ochrone przed wptywem $rodowiska.

Bezrozpuszczalnikowe powtoki konformalne zawieraja niskie VOC, eliminujac potrzebe stosowania rozpuszczalnika, przy
jednoczesnym zwiekszeniu bezpieczenstwa pracy i minimalizacji wptywu na srodowisko naturalne. Kazda powtfoka ochronna
dostarczana jest w postaci jednosktadnikowego materiatu (nie wymaga mieszania) dla fatwego dozowania.

Gtowne cechy lakierow:

» Norma IPC-CC-830 (zatwierdzona), MIL I-46058C (wymieniona)

» Bezhalogenowe

» Dostepne o réznych lepkosciach

» Sztywneielastyczne wersje

» Przezroczyste, fluorescencyjne i w kolorze czarnym

» Zdodatkowym mechanizmem utwardzania: cieptem lub wilgocia —w trudno dostepnych i zacienionych obszarach

Typowe wiasciwosci:

. Lepkos$é Twardosé Elastycznos¢ Sita
i 2k [cP] [Shore] [psi] [Volts/mil] Normy
Dotwardzanie wilgocia dla zacienionych
obszaréw, niska lepkosc¢ dla cienkich MIL-I1-46058,
9481-E pokry¢, wysoka zwilzalnos¢ i odpornosé 125 D75 21800 >1500 |PC-CC-830
na zarysowania i chemie
Dotwardzanie wilgocia dla
zacienionych obszarow, naprawialny, ~
9482 wysoka odpornosé 1100 D 70 40 000 1100
na szoki termiczne i chemie
Dotwardzanie cieptem,
984-LVFU _ bezizocyjanatow, 150 D 80 60 000 1800 o eaay
niska lepkosc¢ dla cienkich powtok RO
Dotwardzanie cieptem, bez izocyjanatow,
niska lepkos¢ dla cienkich powtok, niskie MIL-I-46058,
987 napiecie powierzchniowe dla trudno 150 D85 130 000 >1500 |PC-CC-830
zwilzalnych komponentow
Dotwardzan.ie ciepiem,
9-20351-UR bez izocyjanatow, 13 500 D 60 2 700 500 -
z czerwonym barwnikiem
Dotwardzanie cieptem,
9-20557 bez izocyjanatow, 2 300 D 60 13 000 >1500 R
Srednia lepkos¢ dla lepszego zwilzania ad
Dotwardzanie cieptem
] ! 4 b MIL-I-46058,
9-20557-LV bez izocyjanatow, 850 D70 55 000 >1 500 IPC-CC-830

niska lepkos¢ dla cienkich warstw

Uwagi: 1) 1 mil = 0,001 in = 0,00254 mm
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Materiaty do laminacji UV | klejenia optycznego

Kleje utwardzane sSwiattem UV do wyswietlaczy optycznych tacza specjalnie opracowane cechy do zastosowan, gdzie
wymagane sa wytrzymate, krystalicznie czyste i niewidoczne potaczenia. Ich szybki mechanizm utwardzania ,,na zadanie”,
pozwala precyzyjnie wypozycjonowac substrat, az do momentu gdy czes$¢ jest gotowa do utwardzenia. Jednoskfadnikowe kleje
sg idealne do montazu panelu dotykowego LCD, w tym faczenia ptaskich ekranow, ekrandéw dotykowych, ekranow LCD,
tabletow, systemow nawigacji, wyswietlaczy ciektokrystalicznych, telefonow komaérkowych iinteligentnych urzadzen.

Cechyizalety materiatow optycznych:

» Nie zotkng przez co zwiekszaja przepuszczalno$¢ Swiatta, zwiekszaja jasnos¢, przejrzysto$¢ optyczng i daja lepszy
wspotczynnik kontrastu

- Doskonata sita wiazania

- tatwe usuwanie lub naprawy

« Niska lepkos¢ dla lepszego laminowania powierzchni ptaskich

» Doskonata odporno$c¢ na szokitermiczne

« Niskiskurcz minimalizuje znieksztatcenia Swiatfa po utwardzeniu

Kleje optyczne zostaty zaprojektowane tak, aby zmniejszy¢ ryzyko uwiezienia powietrza i pecherzykow powietrza, ktére

mogtyby wptynaé na stworzenie silnych, wolnych od peknie¢ wigzan panelu. Dziataja one réwniez jako bariera przed stresem
mechanicznym, znacznie poprawiajac niezawodnos$¢ produktdw i obnizajac koszty napraw pogwarancyjnych.

Typowe wiasciwosci:

. Lepkos¢ Wspotczynnik  Twardo$é Skurcz Przepuszczalno$é
Nazwa Opis [cP] refrakcji [Shore] objetosciowy w 570 nm
Niska lepkosé, niski skurcz, nie zoétknacy,
doskonata naprawialnosé, dobra
9701 odporno$é na szoki termiczne, 200 1,50 00-70 4.9% 99%
adhezja do wielu substratow
Niski skurcz, nie zétknacy,
doskonata naprawialnosc,
9702 dobra odpornos$¢ na szoki termiczne, 950 1,49 00-70 4.2% 100%
adhezja do wielu substratow
Konsystencja zelu, niski skurcz,
nie zoétknacy, doskonata naprawialnosé,
9703 dobra odpornos¢ na szoki termiczne, 30000 [ 00-80 4.2% 97%
adhezja do wielu substratow
Typowe materiaty klejone:
» Szkto-szkto
« Szklo-PMMA Szkto, Polycarbon, PET
» Policarbon-szkto KLEJ OPTYCZNY
» PET-szkio ;
« PET-szklo ITO Szkto, PMMA, szkto ITO, stal nierdzewna

» Szkto-stal nierdzewna
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Maski UV

Maski UV stosowane w elektronice sg materiatem jednoskfadnikowym utwardzanym w kilka sekund pod wptywem swiatta UV
lub widzialnego. Nie zawieraja rozpuszczalnikow i silikonu. Kazdy materiat jest zaprojektowany do precyzyjnego umieszczenia na
czesci elektronicznej, ktora moze by¢ trudna do zabezpieczania za pomoca tasmy lub innych metod. Stuza do zabezpieczania
elementu, powierzchni, ztacza przed lakierowaniem PCB, lutowaniem na fali lub procesem reflow. Utwardzone maski UV tatwo
odrywaja sie i nie pozostawiajg zadnych $ladow. Sa one dostepne w kolorze niebieskim lub z dodatkiem fluoryzujgcym dla
jeszcze fatwiejszej kontroli po usunieciu .

Typowe wiasciwosci:

- Gtebokosc Twardos¢ Szybkosé 2
Nazwa Opis utwardzania [mm)] [Shore] utwardzania* [s] Lepkos¢ [cP]
® Zrywalna
e Odporna na lutowanie
9-20479-B « Niebieska 6,4 A70 10 150 000
e Dobra do dozowania automatycznego
® Zrywalna
9-318-F ® Bardzo szybkie utwardzanie 6,4 A 55 <4 50 000

e Fluoroscencyjna

*Szybkos¢ utwardzania zalezy od intensywnosci oraz odlegfosci od zrodta Swiatta.
Szybko$¢ utwardzania mierzona dla intensywnos$ci 175 mW/cm?

Materiaty termoprzewodzace UV

Materiaty termoprzewodzace Multi-Cure moga by¢ utwardzane za pomoca Swiatta UV, ciepta lub aktywatora. W wiekszosci
zastosowan stosuje sie kombinacje tych metod dla optymalnej predkosci utwardzania. Obszary z dostepem do Swiatta UV
utwardzaja sie natychmiast, a te zacienione moga by¢ utwardzone za pomoca aktywatora lub ciepta bez koniecznosci
przerywania procesu. Produkty UV sa jednosktadnikowymi substancjami o tiksotropowych wiasciwosciach dla optymalnego
dozowania i rozmieszczenie materiatu na elemencie.

Zalety:

» Utwardzane w sekundy po ekspozycjina UV

» Utwardzane w zacienionych miejscach

« Mocne wigzanie mechaniczne

« Skfadowane i utwardzane w temperaturze pokojowej

Typowe wiasciwosci:

Przewodnos$é

cieplna Lepkosc [cP]

Nazwa Opis Aplikacja

e Szybkie utwardzanie

* Mozliwe utwardzanie
9-20801 w zacienionych miejscach

e Tiksotropowy

o Klejenie radiatorow
do PCB 0,9 W/mK 110 000
® Rozpraszanie ciepta

® Bezrozpuszczalnikowy
501-E * Niska lepkos¢, idealna o Aktywator 30-70
dla metody spray'u lub pedzla

15



Materiaty do lutowania

Pasty lutownicze

Firma oferuje petna linie nie wymagajacych czyszczenia, czyszczonych rozpuszczalnikami oraz rozpuszczalnych w wodzie past
do montazu powierzchniowego, dostepnych w réznych stopach. Pasty te mozna stosowaé w standardowych piecach
konwekcyjnych oraz w fazie gazowej, czy systemach prézniowych.
Dostepny jest rowniez peten zakres produktow, ktory zaspokaja Swiatowe zapotrzebowanie na produkty bardziej przyjazne dla
Srodowiska. Wolne od ofowiu pasty dostepne sa w szerokim zakresie stopow takich jak: SAC, SnAg, SnBi, itp. Pasty te
zapewniajg wiodaca w branzy wydajnos$¢ zwilzania i wyjatkowa bezproblemowosc na roznych zakonczeniach i powierzchniach
komponentéw. Produkty posiadaja szeroki zakres cech, ktore pozwalaja znacznie zredukowac koszty przetwarzania oraz

sprawiaja, ze konfiguracja procesu jest fatwa i oszczedza czas.

Typowe wiasciwosci:

Nazwa pasty

F360

F10

F640

SOP91121

Kleje SMT

Stop

Bi58Sn42

Sn62Pb36Ag2

Sn96,56Ag3Cu0,5
SAC305

Sn96,5Ag3Cu0,5
SAC305

Temperatura
topnienia [°C]

139°
179°
217°

217°

Topnik

RELO

RELO

RELO

LO

Mycie

Nie wymagane

Nie wymagane

Nie wymagane

Nie wymagane

Zawartosé
halogenow

Halogen zero

Halogen zero

Aplikacja

Stencil and
screen printing

Stencil and
screen printing

Stencil printing

Stencil printing

Zwilzalnosé

Doskonata

Doskonata

Doskonata

Doskonata

Kleje SMT sa uzywane do montazu komponentow podczas procesu lutowania na fali. Ponadto w procesie lutowania
dwustronnego pomagaja utrzymywaé duze komponenty. Oferowane kleje nadaja sie do wszystkich metod aplikacji

i dostarczane sa w réznorodnych opakowaniach, odpowiednich do réznych maszyn dozujacych.

Szybko utwardzany w niskiej temperaturze
Niewrazliwy na wysoka wilgotnosé

Dozowanie”
Drukowanie
Pin-transfer
Procesy bez Pb
Automatyczna inspekcja
Przepustowos¢ dozowania dla okreslonej wielkosci kropli

Srednia
Wysoka
Bardzo wysoka

Kolor
Sita klejenia
Dobra adhezja z komponentami trudno klejonymi

Wysoka SIR

Typ kleju”

Inne parametry
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Cyna do lutowania

Prety do lutowania i druty do lutowania sa wykorzystywane w réznych stopach, jako bazy i napetniacze lutownicze do lutowania
na fali i selektywnego, przy niemal kazdej produkcji elektroniki. Spoiwa dla ptytek drukowanych sa produkowane tylko z metali
pierwotnych. W tym celu uzywa sie cyny o czystosci co najmniej 99,9%.

Dla zastosowan otowiowych i bezotowiowych, firma oferuje wiele réznych spoiw o wysokiej czystosci znajdujacych
zastosowanie przy produkcji elektroniki. Sa to spoiwa wytwarzane z normami miedzynarodowymi lub z uwzglednieniem
szczegolnych cech, takich jak zminimalizowanie zuzlu i zminimalizowanie tugowania miedzi. Niektore z tych zoptymalizowanych
oraz najwazniejsze lutowia do stosowania w produkcji elektronicznej przedstawiamy ponizej.

Sktad oferowanych lutow:

Punkt topnienia/

Nazwa stopu Nr stopu Sktad stopu Nazwa wewnetrzna ROHS zakres topnienia
Sn99,91 = Sn99,9 ECOLOY T Bez ofowiu 223°C
S-Sn99Cu12 401 $n99,3Cu0,7 ECOLOY TC Bez ofowiu 227°C
S-Sn97Cu32 402 Sn97Cu3 ECOLOY TC300 Bez ofowiu 227-310°C
S-Sn96Ag42 701 Sn96Ag4 ECOLOY TS Bez otowiu 221°C
S-Sn97Ag32 702 Sn97Ag3 ECOLOY TS300 Bez ofowiu 221-224°C
S-Sn95Ag4Cu12 713 Sn95,5Ag3,8Cu0,7 ECOLOY TSC Bez ofowiu 217°C
S-Sn96Ag3Cu12 711 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 ECOLOY TSC305 Bez ofowiu 217-220°C
Sn97,1Ag2,6Cu0,33 — Sn97,1Ag2,6Cu0,3 ECOLOY TSC263 Bez ofowiu 217-224°C
S-Sn98Cu1Ag2 501 Sn99Ag0,3Cu0,7 ECOLOY TSC0307 Bez ofowiu 217-227°C
S-Bi58Sn422 301 BiE8SN42 ECOLOY TB Bez ofowiu 139°C
Bi57Sn42Ag13 - Bi57Sn42Ag1 ECOLOY TBS Bez otowiu 139°C
FLOWTIN Sn99Cu14 - S$n99,3Cu0,7 + FLOWTIN FLOWTIN TC Bez ofowiu 227°C
FLOWTIN Sn97Cu34 - Sn97Cu3 + FLOWTIN FLOWTIN TC300 Bez ofowiu 227-310°C
FLOWTIN Sn96Ag44 — Sn96Ag4 + FLOWTIN FLOWTIN TS Bez ofowiu 221°C
Sn95|,:5|_£gvi\3/T,8l('3\lu0,7 . — Sn95,5Ag3,8Cu0,7 + FLOWTIN FLOWTIN TSC Bez ofowiu 217°C
FLOWTIN — Sn96,5Ag3,80u0,5 + FLOWTIN FLOWTIN TSC305 Bez ofowiu 217-220°C
Sn96,5Ag3,0Cu0,54 S
FLOWTIN — Sn97,1Ag2,6Cu0,3 + FLOWTIN FLOWTIN TSC263 Bez ofowiu 217-224°C
Sn97,1Ag2,6Cu0,34 AL
FLOWTIN — Sn99AG0,3Cu0,7 + FLOWTIN FLOWTIN TSC0307 Bez ofowiu 217-227°C
Sn99Ag0,3Cu0,74 el
FLOWTIN+ Sn99Cu15 - Sn99,3Cu0,7 + FLOWTIN+ FLOWTIN+ TC Bez otowiu 227°C
S-Sn63Pb372 101/102 Sn63Pb37 SN63 Zawiera olow 183°C
S-Sn62Pb36Ag22 171 Sn62Pb36Ag2 SNB2 Zawiera ofow 179°C
S-Sn60Pb402 103 Sn60PH40 SN6O Zawiera ofow 183-190°C
S-Pb93Sn5Ag22 191 Pb93SNEAG2 HMP Zawiera ofow 296-301°C

Uwagi: 1) Zgodne z norma DIN EN 61190-1-3, 2) Zgodne z norma ISO EN 9453:2006, 3) Na podstawie ISO EN 9453:2006 i wewnetrznych
specyfikacji na podstawie ISO EN 9453:2006, 4) Analogiczny do normy ISO EN 9453:2006 lub zgodny ze specyfikacja wewnetrzna

z dodatkiem FLOWTIN, 5) Analogiczny do normy ISO EN 9453:2006 lub zgodny ze specyfikacja wewnetrzna z dodatkiem FLOWTIN

i dodatkowych deoksydantow.

Analiza lutowia
Oferujemy naszym klientom mozliwos$¢ okresowego monitorowania jakosci lutu w ich maszynach stuzacych do lutowania.
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Topniki

Wybdr odpowiedniego topnika do lutowania na fali lub lutowania selektywnego w produkcji urzadzen elektronicznych
determinowany jest przez wiele czynnikow. Cecha istotna w jednym S$rodowisku produkcyjnym moze okazac sie zupetie
zbedna w innym. Oferowane topniki sa tak roznorodne, jak wymagania stawiane przez naszych klientow. Ponizej przedstawiono
topniki cieszace sie najwieksza popularnoscia na rynku.

Przeglad produktow:

Topnik Norma DIN Norma DIN Metoda aplikacji* Zawartos¢ VOC Ziﬁ?y”c"h“
EN 1S09454-2 EN 61190-1-1 skdadr ko (%]

EF200 223A ORLO S Wysoka 2.0
EF210 2.23A ORLO S Wysoka 2.1
EF270 223A ORLO S Wysoka 27
EF330 223A ORLO SF Wysoka 33
EF350 2.23.A ORLO S,F Wysoka 35
WF203 213A ORMO S,FD.B Brak 35
WF300S 2.13A ORMO F Brak 46
WF300F 2.1.3A ORMO S Brak 46
500-6B 1.1.3A ROLO S,F.D,B Wysoka 6.0
500-17/1 1.1.3A ROLO S,F.D,B Wysoka 15.0
500-3431BF 223A ORLO SF Wysoka 4.4
900-7/1H 212A ORM1 SF Wysoka 1.7
HW139 223A ORMO S Niska 25
X33-08i 223A ORLO SIE Wysoka 20

*Metoda aplikacji: S — spray, F — piana, D — zanurzenie, B - pedzel

Druty do lutowania

W przemysle elektronicznym, druty do lutowania stuza do faczenia elementow ze sobg za pomoca przewodzenia elektrycznego.
Jednakze druty mozna takze stosowa¢ do wytwarzania mechanicznego ztacza lutowanego na wielu réznych miekkich
powierzchniach lutowania. Z powodu wielu réznych zastosowan i wielu dziedzin zastosowania, zapewniamy Panstwu szeroki
zakres roznych drutow do lutowania.

W dzisiejszych czasach rozrézniamy dwa rodzaje drutéw: rdzeniowe (z dodatkiem topnika wewnatrz) i state. Topnik jest
niezbedny podczas procesu lutowania, poniewaz usuwa tlenkiiinne zanieczyszczenia, oraz gwarantuje niezawodne potaczenie.
Druty rdzeniowe zawieraja odpowiednia ilos¢ topnika wewnatrz. Producent stosuje roznorodne topniki w zaleznosci od zadania
lutowania. Wybor odpowiedniego stopu lutowia odgrywa nie mniej wazna role dla koncowego potaczenia lutowanego.
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Nazwa

HS10
Kristall 511
Kristall 505

KS115

2630
Kristall 400

KS100

HF32
HF32 SMD

X39B

HF34

S321

ALU

ARAX

Solid

Zawartos¢ topnika

Whasciwosci topnika

Zawartos¢ halogenkow
Nie wymagaja czyszczenia

DIN EN 29454-1

Zakres temperatury topnienia [°C]

2,5%
2,7%/3,0%
3,0%
3,0%
2,0%/2,2%
2,2%
3,0%
3,5%
1,0%
1,0%
1,6%
2,0%
2,2%
2,7%
b.d.

1,0%
1,1%
0,5%
1,5%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
>5,0%
>5,0%
>5,0%
b.d. b.d.

X ® © © 6 06 06 06 06 00

1.1.2
1.2.2
1.2.2
1.2.2
1.1.2
1.2.3
1.2.3
1.1.3
1.1.8
1.2.3
223
2.1.2
2.1.2
2.1.2
b.d.

J-STD-004

ROM1
REM1
REM1
REM1
ROM1
RELO
RELO
ROLO
ROLO
RELO
ORMO
ORH1
ORH1
ORH1
b.d.

DIN 8517 F-SW

26
26
26
28
26
38
33
32
32
33
34
24

25

b.d.

Dostepne druty do lutowania

S-Sn60Pb40

183-190°

Stopy zawierajace ofow

S-Sn60Pb39Cu1

183-190°

S-Sn62Pb36Ag

179°

25-Pb92Sn5Ag3

® 296-301°

Pb80Sn18Ag2

179-280°

FLOWTIN TSC
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 + FLOWTIN

227°

Seria FLOWTIN"
Stopy bezotowiowe

z dodatkiem mikrostopow

FLOWTIN TS305
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 + FLOWTIN

217-220°

[1] Mikrostopy FLOWTIN zostaty wprowadzone aby osiagna¢ najnizsza z mozliwych szybko$¢ rozpuszczania miedzi i zelaza.
W zaleznosci od ogolnych warunkdw, mozliwym jest zwiekszenie zywotnosci koncowek lutowniczych az do 50%.
[2] Wszystkie standardowe ultra czyste stopy zostaty zaprojektowane jako ECOLOY.

FLOWTIN TSC263

Sn97,196Ag2,63Cu0,3 + FLOWTIN

217-224°

FLOWTIN TSC0307
Sn99Ag0,3Cu0,7 + FLOWTIN

217-227°

FLOWTIN TC
Sn99Cul + FLOWTIN

227°

ECOLOY TS
S-Sn96Ag4

221°
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Seria ECOLOY"
Stopy bezotowiowe bez dodatkéw mikrostopow

ECOLOY TSC305
S-Sn96Ag3Cul

® o 217-220°

ECOLOY TSC263
Sn97,196Ag2,63Cu0,3

® o 217214°

ECOLOY TSC0307
S-Sn98Cu1Ag

217-227°

ECOLOY TC
S-Sn99Cu1

227°

NSL
S-Bib8Sn42 / Bi57Sn42Ag1

139°
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Grupa Biesterfeld dostarcza produkty
do klientow w ponad 120 krajach na Swiecie.

Grupa Biesterfeld dziata w Polsce od 1992 roku. Biesterfeld Polska Sp. z 0.0. zostata zatozona w roku 1996 jako pierwsza
spotka Biesterfeld na rynku polskim. Do chwili obecnej Grupa Biesterfeld posiada w Polsce cztery spétki, ktore dostarczajg
lokalnym klientom produkty i ustugi z zakresu swojej specjalizacji:

Biesterfeld Polska koncentruje sie na tworzywach sztucznych jako surowcach uzywanych i przetwarzanych w branzach:
opakowania, motoryzacja, transport, elektronika, elektrotechnika, budownictwo, AGD i artykuty powszechnego uzytku oraz
w wielu innych. Biesterfeld Chemia Specjalna specjalizuje sie w chemikaliach specjalistycznych stosowanych jako surowce
i dodatki w: kosmetyka i chemia gospodarcza, farmacja i ochrona zdrowia, farby, lakiery i budownictwo, kleje
i uszczelniacze, zastosowania przemystowe i synteza chemiczna, zywnos¢. Milar koncentruje sie na gumie i produktach
specjalistycznych (,gotowych — do — uzycia”) stosowanych m.in. w: motoryzacja, transport, flota, lotnictwo, przetworstwo
gumy, elektronika, elektrotechnika oraz w innych branzach przemystu. Biesterfeld International Polska zajmuje sie
substancjami aktywnymi uzywanymi do produkcji lekow weterynaryjnych, dodatkéw do zywnosci i pasz, szeregiem
sktadnikéw farmaceutycznych stosowanych przy produkcji odzywek i suplementoéw diet, pigmentdéw organicznych,
chemikaliow przemystowych i syntezy chemiczne;.

Nasza oferta serwisowa dla Polski zawiera opracowywanie specyficznych rozwigzan o wartosci dodanej dla naszych
klientow, szeroki wachlarz produktéw oraz zaawansowanej technologii, wsparcie procesowe i doradztwo techniczne oraz
kompleksowy i szybki program dostaw z lokalnego magazynu.

o o ,;“ff - ol >
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Publikacja:

Milar Sp. z 0.0.

ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 755 85 21

fax +48 22 755 80 09

milar@milar.pl

www.milar.pl

Informacje na temat materiatow, dane oraz grafiki otrzymalismy z rejestrow od dostawcow surowcow.
Miejscowa dostepnos$¢ produktow moze roznic sie w zaleznosci od kraju.

Wytaczenie odpowiedzialnosci:

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za uzytecznos¢ towarow do celow zamierzonych przez Klienta, o ile osiaggniecie okreslonego
zastosowania nie zostato wyraznie zawarte w umowie. Nasze porady, informacje i rekomendacje dotyczace zastosowan
dostarczamy zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Jako, ze rzeczywiste zastosowanie lezy poza nasza sfera wptywu, oraz
poniewaz warunki takowego zastosowania nie sg do konca przewidywalne, wszelkich wskazdwek, sugestii itp. czy to ustnych
czy na pismie dostarczy¢ mozemy na zasadzie niewiazacej. W zadnym wypadku nie zwalniaja one Klienta z obowiazku
dokonania analizy przydatnosci naszych produktow i towardw do zamierzonych przez niego procesow i celow.
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